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TUOTEKUVAUS

TESCON RAPIC on nopeasti asennettava yleisteippi
rakennuksen sisépuolelle. Teipissé ei ole lainkaan
erillisté suojapaperia, joten sen asentaminen on
nopeaa ja ekologista.

Rapic-teippi soveltuu erinomaisesti PE-
héyrynsulkumuovien ja héyrynsulkukankaiden
tiivistmiseen toisiinsa ja ympdardiviin rakenteisiin.
Se soveltuu myds OSB- ja muiden puulevyjen
saumojen fiivistmiseen sekd esimerkiksi ROFLEX-
IGpivientikaulusten tiivistGmiseen hoéyrynsulkuun.

Teipiss& on vedenkestavda ja pitkdikaiseksi todettu
liima. Tescon Rapic on lisdksi emissiotestattu ja
fodettu vah&pddstdiseksi.

Pitkaaikaistestattu Solid-liima

Solid-limaa testattiin Kasselin yliopistossa 700
vuorokauden ajan olosuhteissa, jossa ilman
[&mpdtila oli +60 °C ja suhteellinen ilmankosteus
80%. Testausolosuhteet vastaavat normaalioloissa
n. 100 vuoden ajanjaksoa. Kaikki testatut Solid-
liimaa sisaltavat tuotteet suoriutuivat testisté
hyvaksytysti niin, ettei niiden pitGvyyden todettu
heikentyneen merkittvasti testijakson aikana.
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v Nopea asentaa ilman erillisté suojapaperia
v Teipin voi katkaista k&sin
v Pitkdikdiseksi todettu Solid -liima

v 100 vuoden oletettu kayttoika
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Nopeasti asennettava yleisteippi sis@puolelle

KAYTTOKOHTEET

v PE-h&yrynsulkumuovit

v HOyrynsulkukankaat
v Kovat ja tiiviit puiset rakennuslevyt

v Alumiinipintaiset PIR-eristyslevyt sisatiloissa




THVISTYSTEIPIN ASENTAMINEN

Puupinnoille asennettaessa puun l&dmpdtilan pitad
olla v&hintddn +10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvasti.

Katso tartuntapintojen véhimmaisleveydet
alla olevasta taulukosta. Testipalan limaus on
suositeltavaa, jos alustan sopivuus aiheuttaa
epdvarmuutta.

Alustan kunnostaminen

Tiivistysteipin vastepinnat puhdistetaan tartuntaa
heikentavistd aineista. Irfonaiset ja huonosti
alustassa kiinni olevat kerrokset poistetaan ja
lopuksi pinnat pyyhit&dn puhtaaksi polystd.

Alustan pohjustaminen

Huonosti tarttuvat kiinnitysalustat pohjustetaan
tarvittaessa. Kiviaineiset alustat pohjustetaan
TESCON JK -pohjusteella ja puiset alustat TESCON
RP -primerilla.

TEKNISET TIEDOT

Pintamateriaali PE-kalvo

Liima
Vahvistuskerros Polyesteri
Véri Sininen

Ty&skentelyldmpétila
Lampaotilankesto

Sdilytys

Tartuntapintojen véhimmaisleveydet

Vedenkestava Solid -liima

Alkaen -10 °C (suosit. +10 °C)
Pitkdaikaisesti -40 °C - +90 °C
Viiledssd ja kuivassa

Hoylatty puu 10 mm, muut pinnat 30 mm.

Tiivistysteipin asentaminen

TESCON RAPIC -tiivistysteippi puretaan rullalta

ja asennetaan alustaansa niin, ettd tiivistettéGva
sauma kulkee teipin keskikohdalla. Teippi
asennetaan rypyttémasti ja hierretéddn alustaansa
kiinni lastalla. Teippi katkaistaan rep&isemalla.

Tiivistettavat pinnat eivat saa alfistua
vetojannitykselle. Liikkkumaton liitos varmistetaan
farvittaessa listalla.

Hoyrysulkujen limityksié tiivistett@essda litossauma
varmistetaan koolauksella l&Gmmdneristeen painon
aiheuttaman paineen takia.

Tiivistysteipin voi peittad listalla tai muilla
pintamateriaaleilla.

Tybohjeet ovat ladattavissa myds
internetosoitteesta www.tiivistalo fi

Kpl / Itk Tuotenro  EAN Leveys (mm)  Pituus (m)
24 1AR03693 4026639236937 50 30
20 1AR03694 4026639236944 60 30
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TESCON JK INTELLO XN ROFLEX 30 - 300

Pohjustusaine

Pohjustusaine

Hoéyrynsulkukangas Lapivientikaulukset LVI-putkille



